JAEKJIAPAISI ITPO BIAIIOBLIHICTD

1. Pagioobnagnanus: WI-FI (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1).

(6upib, mun, nomep napmii wu cepitinuil Homep)

2. TOB «BOJIAI-KABEJIb», 02094, m. KniB, Bya. Marmitoropcska 1, mosepx 4.

(HatimeHysanHs ma adpeca 8upobHuKa abo 1020 YROBHOBANCEHO20 NPEOCMABHUKA,
3. Ia aexn1apanisi BiAnoBiqHOCTI BHAAHA HiJ 0COGHCTY BiAiNOBiAAJILHICTE BHPOOHAKA.

4. O6’eKT mexmaparii:

Haszsa o6raonanns: MlpucraBka;

Topeosemvra mapka: «BOJISI»;

Mooen: SMART TV VOL001;

V cxnaoi: 6aiok xnBienas moaeai TEKA012-0502000RU;

Bupobuux: «Shenzhen Geniatech Inc., Ltd.» (18th Floor, GDC Building, No 9th, Gaoxin Middle 3rd Road,
Nanshan, Shenzhen, Republic of China) / «Illeapuwxens Temiatex Ink., JIta.» (18-i mosepx, Oynism I'i/iCi,
nomep 9, I'aokcin Migan Cepa Poan, Hanwan, lllensuwxens, Kuraiicbka Haponua Pecrry6iika);

Micye eupobnuymsa: «Shenzhen Geniatech Inc., Ltd.» (2F~3F, Block A, Yinghaosheng Industrial Park, Fu'an
Road, Dayang Development Zone, Funyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Republic of China) / «Illenbuxens
Ieniatex Ink., JITa.» (2~3 nosepx, Byaisna A, Ingycrpianshuii Iapk Inxaomen, Bynuua J{asaur, @yiour, Paiion
bao, Illenswkens, Kuratickka Haponna Pecmy6uika).

Homep napmii abo cepitinuii Homep. NIPOXYKNisi BATOTOBJIAETbCS CEPIHHO.

(idenmugpixayin padioobnaduanus, ska dae 3mozy 3abesneyumu 1020 NPOCMENCYEAHICMb, MOICE BKNIOHAMU KONbOPOSE YimKe
306pasicenns y pazi nompebu Ons idenmuixayii 3a3Havenoz0 padioobnaoHanHs)

5. O6’ekt nexnapauii BignoBigac Bumoram «TexHiuHOro perjiaMeHTY paaioobjaJHaAHHNA», 3ATBEPIAMKEHOIO
nocranosoi KaGinera MinicTpiB Ykpainn Bix 24.05.2017p. Ne 355.

6. CTaHZapTH 3 IEPENiKy HAlliOHATBHUX CTAHAAPTIB, 0 GyJIM 3aCTOCOBAHI, Ta iHINI CTAHIAPTH i TEXHi4HI
crienmikanii, MO0 AKUX EKJIAPYETHCS BiAOBITHICTD!

3 be3nexu (nyHkm 6 mexHiuHO20 peanamenmy):

JCTY EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT;
IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT);

JCTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT);

JACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT),

3 eIeKMPOMAZHImHOI cymicHOCmI (MyHKM 6 MeXHIYHO20 pe2ramenmy).

ACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT),

JACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2008, IDT);

JACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

JACTY EN 55035:2019 (EN 55035:2017, IDT; CISPR 35:2016, MOD);

ACTY EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);

JCTY EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018,.IDT);

JACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; [EC 61000-3-3:2013, IDT);

ehexmusne 6UKOPUCMAHNS PAdIOYACMOMHO20 pecypcy (NyHKmM 7 MeXHIYH020 pecnamenmy):

JACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);

JACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);

JACTY ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT);

ETSI EN 302 502 V2.1.1 (2017-03).

(i3 3asnauennsm idenmupixayiiinozo Homepa, 8epcii ma 0amu 6UOARN)

7. Tlpu3HaueHuii opraH 3 oLiHKH BianosigHocTi OOB «Opzan cepmudpixauii «Ilenmp cepmuixayii mamepianie
ma eupobie» (Ne UA.TR.032)

(HaiiMenyganns, idenmupixayilinuii HoMep 32I0HO 3 PeECMPOM NPUSHAYEHUX OP2aHi6)

BukoHaB po6GoTH 3 oONiHKHA BinnoBignocTi 32 nponeaypom excnepraia Tany (Moay.s B)

(onuc suxonanux HuUM 0itl)
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Ta BU/aB cepTudikaT excreptusu THy Ne UA.032.CT.0139-20 Bix 06 xBiTag 2020 p.

(y pasi 3ay4enns npUSHAYER020 OP2aKy 3 OYiHKU 6I0N08IOHOCI)

8. lonatkoBa iHpopMaliia: nporpamua sepceia: V1.0,

Hianucano Bin imeni Ta 3a gopydyeHHam Bin 16.01.2020p. «Shenzhen Geniatech Inc., Ltd.» (18th Floor, GDC
Building, No 9th, Gaoxin Middle 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, Republic of China) ymoBHoBaxeHuM
npenctaBHUKOM B YkpaiHi TOB «BOJISI-KABEJIE».

M. Knis, Ykpaina 06 KBiTHS 2020 p.

(micye ma oama eudaui)

Mpencrasank TOB «BOJISI-KABEJIb»

(nocaday

H. B. I'pebeniox

{iniyiamu ma npizeuuge)
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